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内容概要

本书按照电子产品生产工艺要求的顺序进行编写，内容包括电子元件的基础知识、电子产品装配前的
准备工艺、电子元器件的焊接、印制电路板的制作、电子产品的安装、电子产品的调试、表面电子元
器件的安装、电子产品工艺文件的编制、电子产品的检验与包装、常用生产设备及周边设备等全部生
产工艺，特别是对新技术和新工艺做了详细的介绍。
每章后面都附有习题供学生选用。
    本书在选材上具有行进性和实用性，详细介绍了现代电子产品的实际生产步骤，可作为高职院校电
子信息和应用电子技术专业的教材，对从事电子产品生产工艺操作的技术人员也有一定的参考价值。
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章节摘录

　　第1章　常用电子元器件　　1.2　电位器　　电位器是一种连续可调的电阻器，其滑动臂（滑动
触点）的接触刷在电阻体上滑动，可获得与电位器外加输入电压和可动臂转角成一定关系的输出电压
。
也就是说，通过调节电位器的转轴，使它的输出电位发生改变，所以成为电位器。
电位器也可认为是阻值可变的电阻器，但它不同于可变电阻器。
电位器的引脚都在三个以上。
电位器的制作材料也不尽相同。
它的主要作用是用来分压、分流和作为变阻器使用。
　　1.2.1　电位器的结构和种类　　1.电位器的结构　　电位器通常由外壳、滑动轴、电阻体和三个
引出端组成，如图1—11所示。
　　2.电位器的分类　　电位器的种类很多，用途各异，可从不同的角度进行分类，介绍电位器的手
册也往往是各厂家根据生产的品种而编排的，规格、型号的命名及代号也有所不同。
因此，在产品设计中必须根据电路特点及要求，查阅产品手册，了解性能，合理选用。
电位器型号中字母的意义如表1—4所示。
　　电位器可按用途、材料、结构特点、阻值变化规律、驱动机构的运动方式等因素进行分类。
虽然部分标准规定了电位器的命名符号，但市场上常见电位器的标号并不完全一致，在电位器壳体上
标明的参数也不尽相同，但一般都要注明材料、标称阻值、额定功率、阻值变化特征等，个别电位器
同时标出轴端形式及尺寸、电阴材料符号等，常见的电位器种类。
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编辑推荐

　　《电子产品组装工艺与设备》是为高职院校的电子信息专业和应用电子技术专业编写的一本专业
教材，也可供高职其他电类专业作为电子技能知识培训的教材。
　　全书共分九章，主要介绍了电子元器件的焊接、印制电路板的制作、电子产品的安装、电子产品
的调试、表面电子元器件的安装、电子产品工艺文件的编制、电子产品的检验与包装等内容。
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